
戸田工業グループは、磁性材料の開発技術・製造技術・樹脂
複合化技術により、様々な周波数に対応した電磁波吸収体の
部材を開発し提供しています。

【戸田工業の製品群】

コンパウンド
射出成形用樹脂複合
磁性コンパウンド
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使用周波数

通信
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6G通信
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成形品

筐体成形例

シート
シリコーン磁性シート

開発品

24GHz帯用 28GHz帯用

－20dB＝99%の吸収率

吸収量が大きくなる

77GHz帯用

【ミリ波電磁波吸収シートの性能】
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